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2024-05-31
1. 恭賀取得證書之國內廠商
(1)意騰科技股份有限公司台灣分公司
(Intelligo Technology Inc. Taiwan Branch)

登錄項目：IECQ HSPM
證書編號：IECQ-H TUVNTW 24.0005
證書有效期：2024/03/27至2027/03/26
(2)華泰電子股份有限公司
(Orient Semiconductor Electronics, Ltd.)

登錄項目：IECQ HSPM
證書編號：IECQ-H SGSTW 24.0006
IECQ-H SGSTW 24.0006-01
IECQ-H SGSTW 24.0006-02
IECQ-H SGSTW 24.0006-03
IECQ-H SGSTW 24.0006-04
IECQ-H SGSTW 24.0006-05
證書有效期：2024/04/26至2027/03/25
2. 中華民國電子零件認證委員會活動
國外
(1) IECQ發行作業文件IECQ OD 3803，針對LED封裝和模組、LED燈、LED燈具及LED驅動器之零組件產品訂定認驗證之規範。本作業文件除了提供給有意願申請IECQ LED產品認證公司作為制定其規格書之參考依據外，也是CB在執行產品認驗證時之參考依據文件，是一份建立和使用IECQ LED認證規範的系統性過程，值得國內LED相關廠商產業在開發、發表及維持其產品可靠性品質時使用。所有廠商都可以連結網址https://www.iecq.org//dyn/www/f?p=107:580:::::P580_DOCUMENT_FILE_ID:3445918直接下載使用不須另外訂購。
(2) IECQ所發行公布之汽車電子品質認證AQP零件規格書(Component Specification)IECQ CS 033200-TW0001~ IECQ CS 033200-TW0007除了已公布於IECQ網站上外，亦公布於IEC之Webstore為IEC之國際標準，連結之網址為：https://webstore.iec.ch/searchform&q=IECQ%20CS%20033200-TW0001~ https://webstore.iec.ch/searchform&q=IECQ%20CS%20033200-TW0007。
(3) IECQ發行作業文件IECQ OD 62430，針對許多組織和供應商聲明他們的產品具有「環境意識」或在設計時考慮了對環境的影響。國際標準 IEC 62430 規定了如何將環境意識設計(Environmental Conscious Design, ECD)整合到設計和開發過程中的原則、要求和指引。IECQ Approved Process認證(IECQ AP)根據 IEC 62430 提供獨立的證明，透過作為IECQ 認證過程一部分的持續監督稽核，聲明確實達到並持續符合IEC 62430的要求。IECQ OD 62430中規定了IECQ CB如何申請加入、CB稽核人員資格要求、稽核與發證過程和額外要求等，詳細內容請下載參閱下列檔案
https://www.iecq.org//dyn/www/f?p=107:580:::::P580_DOCUMENT_FILE_ID:3445920
國內
(1) 大毅科技股份有限公司的高功率電流感測晶片電阻(High Power Current Sensing Chip Resistors)RLP系列產品，已於2021年年底順利取得IECQ AQP證書，證書編號為IECQ-C ULTW 21.0001。此系列產品通過AEC Q200規定的各項實驗要求，實驗過程與結果均經過IECQ CB稽核人員的見證與確認，確保抽樣過程、抽樣數目、實驗設備、實驗條件、判定標準與實驗結果符合AEC Q200的要求，且往後每年仍需接受IECQ CB稽核人員的稽核，以維持產品持續符合AEC Q200的要求。透過IECQ AQP第三者認可的特性，能為取得IECQ AQP的產品在車用市場提供更高的信心，目前此系列產品的零件規格書(Component Specification)IECQ CS 033200-TW0007已公布於IECQ網站，網址如下：
https://www.iecq.org/resources-news/specifications，任何有興趣的廠商均可下載詳閱以了解產品的特性、規格與實驗項目、條件，為車用市場買賣雙方提供一個交流的平台。
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(2) IECQ汽車電子品質認可(Automotive Qualification Program, AQP)的程序規章(IECQ 03-3-2)於2013年公布之後，國內已陸續發出七張系列產品的認可證書。IECQ AQP是第三者產品認可，完成步驟及文件準備除了依據IECQ 03-3-2程序規章之外，可靠性試驗可依據AEC Q100系列或AEC Q200的汽車產業標準、汽車產業之客戶所指定的標準、其他國際或國家標準、及廠商標準。取得IECQ AQP後，公司及認可產品的規格資料將公布於IECQ網站，以利產品的推廣，如欲進一步說明歡迎與本會聯絡。
3. Wi-Fi 7時代來臨 產業格局走向三大梯隊
資料來源：新電子
Wi-Fi技術已正式進入Wi-Fi 7世代，但並非所有Wi-Fi晶片供應商都在第一時間推出Wi-Fi 7方案。由於物聯網、車聯網等非IT領域的應用興起，許多專攻這類市場的Wi-Fi晶片業者，都沒有快速進軍Wi-Fi 7的必要性。

2024年無線通訊晶片的一大熱點莫過於Wi-Fi 7。在技術方面，Wi-Fi 7大體為原有Wi-Fi 6/6E各項技術的升級，如原有最大160MHz通道頻寬再擴展成320MHz，理論上傳輸率再增一倍；原有最高1024QAM調變則擴展成4096QAM，理論傳輸率再增加20%。
其他技術特點也多集中在Wi-Fi路由器端，如MLO允許路由器同時動用兩個以上的頻段(2.4GHz/5GHz/6GHz)來服務終端裝置，過往單一裝置同時間只能使用一個頻段；MRU允許裝置被同時配置多個RU，過往只能一個，MRU也進一步實現Preamble Puncturing機制，使頻譜資源利用率更高，再加上512壓縮塊確認機制等，都有助於提升路由器服務單一裝置時的傳輸效率，也有助於提升路由器的整體服務效率，例如同時服務多個裝置，傳輸速度更快、延遲更低等。
Wi-Fi 7技術發展方向分析
由上述看，Wi-Fi 7的技術升級方向與過往無異，如通道頻寬再拓寬、引入更複雜的調變方式等直接增加資料吞吐量的方法，都是過去Wi-Fi標準更新時經常出現的升級項目；另一個升級方向則是在路由器端對整體服務採用更合理化、更靈活的資源調度機制，過往如Wi-Fi 5/6/6E引進的MU-MIMO即屬此類，Wi-Fi 7則是MLO、MRU等。

另傳聞Wi-Fi 7未來的天線數量可能會從現有的8支增加為16根支，並導入WPA4。但目前WPA4加密防護標準未定，且加密機制升級不會與Wi-Fi 7速率升級有關，故本文先不探討與WPA4有關的議題。

16天線設計則確實是當前晶片業者正在努力，或已實現的設計目標。如MaxLinear的MxL31712晶片已可支援12個空間串流(Spatial Streams)，高通(Qualcomm)的家用Wi-Fi晶片Immersive Home 3210平台則可支援10 個空間串流；企業用Wi-Fi晶片Networking Pro 1220可支援12個、Pro 1620則能支援16個。

還有一些跟Wi-Fi速率升級有關的技術標準仍未有共識，如自動頻率控制(AFC)、240MHz通道頻寬等。AFC在Wi-Fi 6E已開始強調，Wi-Fi 7持續強調，不能視為Wi-Fi 7獨有；240MHz通道頻寬是否存在，也因320MHz通道頻寬的提出，以及MLO、MRU機制的引入等，變成相對不重要。

此外，從Wi-Fi 5開始，Wi-Fi技術升級多採取Wave1與Wave2兩階段推展策略，約4年完成一個世代的升級。例如Wi-Fi 5 Wave 1在2014年推出、Wave 2則是到2016年才上路。Wi-Fi 5直到Wave 2才落實160MHz通道頻寬，Wave 1是以推行256QAM調變為主；Wi-Fi 6也同樣採取Wave 1、Wave 2來推行新技術，但Wi-Fi 7目前尚未見兩階段推行規劃。

也由於新的速率提升多半是透過更複雜的運算與更靈巧的資源調度來實現，所以晶片也以Wi-Fi路由器端的先行，而後才有裝置端的Wi-Fi 7晶片，且以筆記型電腦模組需求的為先，之後是平板與手機，物聯網(IoT)裝置升級Wi-Fi 7的速度最慢。
Wi-Fi 7晶片市場態勢
至於在市場競爭態勢方面，歷經數代競爭，現在光靠Wi-Fi晶片業務，已難以支撐一家晶片公司，如聯發科購併雷凌，高通購併創銳訊(Atheros)均是印證。即便是以Wi-Fi技術見長的新創晶片商Quantenna，也已在2019年被安森美(ONSemi)收購，或如2020年芯科實驗室(Silicon Labs)收購Redpine、2021年瑞薩(Renesas)收購以色列Celeno。

其他也陸續有高知名度的晶片商轉讓其Wi-Fi晶片事業單位，如恩智浦(NXP)收購邁威爾(Marvell)的Wi-Fi相關部門，MaxLinear收購英特爾(Intel)的家用閘道器、路由器業務，形同取得其Wi-Fi晶片產品線。

時至今日能持續在第一時間跟進支援Wi-Fi最新標準的晶片商，以此次Wi-Fi 7為例來檢視，主要為博通(Broadcom)、高通、MaxLinear、聯發科、瑞昱等，過往率先支援Wi-Fi 5、6標準的Quantenna此次不在列，而率先支援的晶片商很明顯過往有較大的市場斬獲在Wi-Fi路由器晶片上。

至於未在第一時間支援的，則以終端裝置用的Wi-Fi晶片為主，甚至是以產業用、IoT用的Wi-Fi晶片為主，如英飛凌(Infineon)、德州儀器(TI)、恩智浦、瑞薩等。

截至2024年4月上旬，英飛凌的Wi-Fi晶片支援標準仍在Wi-Fi 6E，並以1、2根天線版的晶片為多，明顯以終端裝置為目標市場；德州儀器仍停留在Wi-Fi 6，且傳輸率相對低，明顯以產業應用為目標市場，芯科的產品定位跟德儀近似；NXP也還停留在Wi-Fi 6E，並以車用、IoT為主。

瑞薩也停留在Wi-Fi 6E，但其晶片編號為CL開頭，明顯是出自Celeno團隊的手筆，然其天線數可到4、6、8根，依然有角逐Wi-Fi路由器市場的規格定位；ONSemi雖收購Quantenna，但尚未將其晶片產品納入ONSemi旗下，Quantenna為Wi-Fi 6E標準。

歸結上述Wi-Fi晶片已拉出三個層次，一是仍能追趕最新標準的Wi-Fi路由器晶片，例如博通、高通、聯發科等五家首發業者，Renesas/Celeno、ONSemi/Quantenna仍有躋身第一梯隊的技術能力；二是以終端裝置為主的Wi-Fi晶片，三是以產業、IoT為主的Wi-Fi晶片。
AI能力將成晶片商差異化關鍵
既然Wi-Fi 7的重點側重於路由器端，博通、高通、MaxLinear、聯發科、瑞昱估計為主要晶片供應商，但各業者都依循標準推出Wi-Fi晶片，又如何能差異性勝出？

由於Wi-Fi路由器晶片運作機制日益複雜，晶片商是否能進一步提升整體服務效能、更淋漓盡致地發揮Wi-Fi技術的潛力，就成了一大訴求空間，如聯發科的Filogic 880強調內建NPU網路處理單元，瑞昱則在Wi-Fi 6就開始強調AI Channel功能，Wi-Fi 7也將強調AI Engine，均呼應此趨勢。這也意味著，AI功能將成為Wi-Fi 7市場競爭的焦點，也是廠商可以各顯神通的環節。
4. AI需求強勁帶動資訊電子業 Q1製造業產值結束連5黑年增4.56%
資料來源：鉅亨網
經濟部統計處指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，激勵資訊電子產業生產動能增強，致 113 年第 1 季製造業產值 4 兆 4,194 億元，較上年同季增加 4.56%，結束 111 年第 4 季以來連續 5 季負成長。展望未來，新興科技的應用可望持續挹注，有助製造業生產動能逐步回溫。

統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加 11.76%，其中積體電路業因 AI 與高速運算需求強勁，挹注 12 吋晶圓代工持續增產，致產值攀升至 8,890 億元，年增 14.06%，面板及其組件業亦因大尺寸面板產品價格高於上年同季，致產值增加至 1,181 億元，年增 9.99%；電腦電子產品及光學製品業受惠 AI 浪潮，加上部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至 3,393 億元，創歷年同季新高，年增 27.21%。

至於傳統產業，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以上年同季業者規劃多條產線停機調節產能，比較基數偏低，年增 1.00%；汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增 0.99%；化學材料及肥料業、機械設備業則因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減 5.70% 及 2.29%，惟減幅已逐季收斂。

由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，113 年第 1 季製造業生產指數 87.26，較上年同季增加 6.22%，結束 111 年第 3 季以來連續 6 季負成長。

展望未來，全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定，以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾，惟高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注，有助於我國製造業生產動能逐步回溫。
5. AI晶片熱情更勝火 液冷技術百家爭鳴
資料來源：新電子
生成式AI崛起，龐大的算力需求使GPU業者必須推出效能更強大的處理器。但伴隨著運算效能提升，GPU的功耗跟發熱量也不斷飆高，現有的氣冷技術已無法解決GPU散熱問題。為應對生成式AI所帶來的散熱挑戰，產業鏈上下游業者正積極合作，試圖將各種液冷技術標準化，讓伺服器業者跟資料中心能早日全面實現以液冷取代氣冷的目標。

英特爾(Intel)水冷團隊技術總監龔育諄表示，為解決AI伺服器的散熱問題，以及滿足各國環境法規對資料中心能源使用效率(PUE)的要求，伺服器散熱從氣冷走向液冷，已經是一個不可擋的趨勢。也因為看好伺服器散熱商機，許多廠商紛紛投入液冷散熱技術的研發，讓液冷散熱技術呈現百家爭鳴的態勢。

目前液冷技術可以粗分成單相、雙相散熱，以及冷板、浸沒式兩種技術架構，構成四種排列組合。其中，單相冷板最為成熟，部署起來也最單純。不只伺服器，很多電競PC所使用的水冷方案，也屬於單相冷板技術。單相浸沒式技術亦相對成熟，只是傳統氣冷資料中心要改用浸沒式冷卻，需要對基礎設施進行大幅改造，因此大多數已導入單相浸沒式冷卻技術的資料中心，都是近幾年才落成啟用的新資料中心。
液冷技術四大流派。目前單相液冷技術的成熟度較高，雙相液冷由於對環境的潛在衝擊較大，因此需要開發新的替代材料

雙相技術的問題相對複雜，一來是冷卻液本身含有會破壞臭氧層的氟化物，另一個問題則是為了讓沸騰冷卻液中的氣泡快速離開元件表面，避免其影響散熱效率，在元件表面需要使用PFAS塗層。這兩個跟環境永續有關的問題，是目前雙相液冷技術最大的普及障礙。業界必須發展出對環境衝擊更小的替代方案，才有機會看到雙相液冷散熱技術的應用普及。

除了技術層面的問題外，在商業層面，由於液冷是相對新的技術，因此產業鏈上下游必須盡快協調出大家可以接受的標準，才能讓技術更快進入商品化階段。英特爾(Intel)將扮演產業協調者的角色，將上游技術供應商與台灣的代工製造商串接起來，並協同產業鏈裡的成員，共同制定兼顧成本、可量產性與散熱性能的產品標準。

龔育諄總結說，散熱一直是限制電子系統設計的主要物理因素之一。為實現更高效能、高密度的運算系統，散熱是整個業界必須設法解決的議題。未來幾年，不管是在系統層級或晶片層級，我們將會看到許多新的散熱技術出現在市場上。
6. 歐盟更新RoHS指令有關鎘的豁免條款
資料來源：全國公證檢驗股份有限公司
歐盟委員會於2024年5月21日發布 Directive (EU) 2024/1416更新指令，更新附錄三豁免條款第39項有關鎘含量的豁免。

委員會要求成員國最遲應在2024年12月31日之前，通過並公布遵守本指令所需的法律、法規或行政規定，並於2025年1月1日開始實施。
	附錄三編號
	狀態
	豁免內容
	有效期限

	39(a)
	更新
	用於顯示光源應用中的降頻鎘基半導體奈米晶體量子點中的硒化鎘 (鎘在每平方毫米的顯示螢幕區域小於0.2 μg)
	所有類別均為
2025年11月21日

	39(b)
	新增
	直接沉積在用於顯示和投影應用的LED半導體晶片上的降頻半導體奈米晶體量子點中的鎘(鎘在每平方毫米的LED晶片表面小於5 μg)，每個設備的最大含量為1 mg
	所有類別均為
2027年12月31日


7. 新版IEC標準公佈
資料來源：IEC
IEC 60300-3-14:2024 PRV-可靠性管理-第 3-14 部分：應用指引-可支援性與支援
IEC 60947-5-7:2024-低壓開關與控制器-第5-7部分：控制電路裝置與開關元件-具類比輸出的鄰近裝置
IEC 61558-2-12:2024-變壓器、電抗器、電源裝置及其組合的安全第2-12部分：定壓變壓器與定壓電源裝置的特殊要求與測試
IEC 61820-1-2:2024-機場的照明與信標電氣裝置-第1-2部分：基本原則-串聯電路的特殊要求
IEC 62271-214:2024-高壓開關與控制器-第214部分：額定電壓1 kV以上至52 kV以下的交流金屬封閉柱上開關與控制器的內部電弧分級
IEC 62501:2024-用於高壓直流(HVDC)輸電的電壓源轉換器(VSC) 閥-電氣測試
IEC 61000-5-6:2024-電磁相容性(EMC)-第5-6部分：安裝與緩解指引-外部 EM 影響的緩解
IEC 61189-2-808:2024-電氣材料、印刷板與其他互連結構和組件的測試方法-第2-808部分：以熱瞬態法量測組件的熱阻
IEC 62282-6-107:2024-燃料電池技術-第6-107部分：微型燃料電池電力系統-安全-間接水反應(4.3 項)化合物
IEC 62862-1-5:2024-太陽能熱電廠-第1-5部分：太陽能熱電廠性能測試規範
IEC TR 62933-4-200:2024-電力儲存(EES)系統-第 4-200 部分：環境問題指引-電力儲存(EES)系統的溫室氣體(GHG)排放評估
IEC SRD 63273-2:2024-智慧城市使用案例收集與分析-城市資訊模型-第2部分：使用案例分析
IEC 60875-1:2024-光纖互連裝置與被動元件-非波長選擇光纖分支裝置-第1部分：通用規格
IEC 61978-1:2024-光纖互連裝置和被動元件-光纖被動色散補償器-第1部分：通用規格
IEC 62841-2-7:2024-電動手持式工具、可移動工具以及草坪與園藝機具-安全-第2-7部分：手持式噴槍的特殊要求
ISO 5363:2024-機器人技術-外骨骼式步行RACA機器人測試方法
IEC 62057-3:2024-電錶-測試設備、技術與程序-第3部分：自動電錶測試系統(AMTS)
IEC 62631-2-3:2024-固體絕緣材料的介電與電阻特性-2-3部分：相對介電係數和損耗因數-絕緣薄膜的接觸電極法-交流法
IEC 63281-3-1:2024-電動交通工具-第3-1部分：考慮實際使用環境條件的電動滑板車總運行時間性能測試方法
8. 教育訓練資訊：
(1)TÜV SÜD
課程名稱： IECQ QC 080000:2017 電機、電子及產品有害物質過程管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：113年6月17日~18日 台北
113年10月17日~18日 台中
113年12月5日~6日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iecq-qc-080000-2017-hazardous-substance-process-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(02)2898-6818 分機124 或hayley.huang@tuvsud.com黃小姐
課程名稱：ISO 9001:2015 品質管理系統內部稽核員訓練
時間及地點：113年7月8日~9日 台中
113年8月1日~2日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁： 
www.tuvsud.com/zh-tw/services/training/tw/iso-9001-2015-quality-management-system-internal-auditor
詳情請洽：(02)2898-6818 分機124 或hayley.huang@tuvsud.com黃小姐
(2)DNV
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員課程
時間及地點： 113年7月25日~26日 台北
113年10月14日~15日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.dnv.com/tw/services/page-250919#
詳情請洽：(02)8253-8117或Training.tw@dnv.com 柯小姐
課程名稱：ISO 14001:2015內部稽核員
時間及地點： 113年8月26日~27日 台北
113年11月21日~22日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.dnv.com/tw/services/page-251078
詳情請洽：(02)8253-8117或Training.tw@dnv.com 柯小姐
(3)英商勞盛股份有限公司
課程名稱：ISO 9001:2015內部稽核員 

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
課程名稱：新品管七大手法

詳情請洽：(02)2175-2005 或Yu-Ying.Wu@lr.org 吳小姐
(4)DQS
課程名稱：ESG 永續報告書2日實作課程
時間及地點： 113年6月14日~15日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：https://www.dqsglobal.com/zh-tw/%E5%AD%B8%E7%BF%92%E8%B3%87%E6%BA%90%E8%88%87%E6%B4%BB%E5%8B%95/dqs%E5%AD%B8%E9%99%A2-%E8%A8%93%E7%B7%B4%E8%88%87%E8%AA%B2%E7%A8%8B
(5)TUV NORD
課程名稱：量測儀器校正與管理 (基礎與進階) 訓練課程
時間及地點： 113年6月13日~14日 台中
113年7月4日~5日 高雄
報名方式：線上報名
課程網頁：www.tuvnord.com.tw/web/education/course_in.jsp?ai_id=AI1666920434371
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
課程名稱：ISO 14068-1碳中和解析與應用訓練課程
時間及地點：113年7月23日~24日 台北
報名方式：線上報名
課程網頁：www.tuvnord.com.tw/web/education/course_in.jsp?ai_id=AI1714114789567
詳情請洽：(02) 2378-0578分機52 或schen@tuv-nord.com陳小姐
(6)TÜV Rheinland
課程名稱：ISO 9001 : 2015 品質管理系統內部稽核員混合式課程訓練
時間及地點：113年6月27日~28日 線上
報名方式：線上報名
課程網頁：events.gc.tuv.com/detail/398

詳情請洽：(02) 2172-1204或MandyYC.Lin@tuv.com 林小姐
課程名稱：歐盟電動機車/電動腳踏車電氣安全及電磁波法規認證及測試介紹
時間及地點：113年7月5日 線上
報名方式：線上報名
課程網頁：events.gc.tuv.com/detail/370
詳情請洽：(02) 2172-1197或Mira.Chen@tuv.com 陳小姐
(7)工業技術研究院
課程名稱：ISO 9001：2015 品質管理系統主導稽核員訓練課程
時間及地點：113年6月17日~21日 台中
報名方式：線上報名
課程網頁：college.itri.org.tw/Home/LessonData/2E77260A-ED87-463F-8BFE-89DCA342FD2E
詳情請洽：(04)2560-4622彭小姐
課程名稱：ISO 17025實驗室品質管理訓練班
時間及地點：113年6月26日~28日 新竹
報名方式：線上報名
課程網頁：college.itri.org.tw/Home/LessonData/A971B01F-8C4C-4D97-9E47-A25D566E09CC
詳情請洽：(03)5743-760 陳小姐
※實際課程、會議與研討會資訊請以各主辦機構公布為準※
9. 國內IECQ驗證機構(CBs)：
目前登錄在IECQ可在我國CTECCB(中華民國電子零件認證委員會)執行IECQ驗證稽核之驗證機構(CB)及其認可稽核項目如下：
AFNOR:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

ARES:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

BSI: IECQ工廠認可(MA–ISO9001) 、經銷商認可(DA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP)、航太國防高性能認可(ADH)、反仿冒認可(CAP)
DEKRA:獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP) 、發光二極體照明(LED Lighting)、物聯網(IoT)
DNV:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

DQS:IECQ工廠認可(MA–ISO9001)、經銷商認可(DA–ISO9001)、專業承包商認可(ISO9001)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)及產品認可(QA、CA、TA)、汽車電子品質認證體系(AQP)
LCIE BV: IECQ工廠認可(MA–ISO9001) 、經銷商認可(DA–ISO9001) 、專業承包商認可(ISO9001)、產品認可(QA、CA、TA)、有害物質製程管理系統認可(HSPM)、航太國防高性能認可(ADHP)、獨立試驗室認可(ITL–ISO/IEC 17025) 、汽車電子品質認證體系(AQP) 、發光二極體照明(LED Lighting)、環境意識設計(ECD)、產品碳足跡(CFP)
LRQA:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

SGS:有害物質製程管理系統認可(HSPM)、靜電放電認可(ESD)
TUV NORD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)

TÜV Rheinland:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
TÜV SÜD:有害物質製程管理系統認可(HSPM)
首頁照片來源：網路-公眾領域授權
※如有需要參閱本期之前的NEWS可至本會網站查閱※
中華民國電子零件認證委員會(CTECCB)

Tel:(02)23911627  Fax:(02)23419447
e-mail: cteccb@ms18.hinet.net
Web:http://www.cteccb.org.tw/[image: image1.png]
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